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各 位 

株式会社 じもとホールディングス 

株式会社 き ら や か 銀 行 

株式会社 仙 台 銀 行 

 

 

株式会社レスターに対するシンジケートローンへの参加について 

－半導体関連事業を通じた地方創生への取組み－ 

 

 

株式会社じもとホールディングス（本社 仙台市 社長 鈴木 隆）では、子会社である

株式会社きらやか銀行（本社 山形市 頭取 川越 浩司）及び株式会社仙台銀行（本社  

仙台市 頭取 坂爪 敏雄）において、株式会社 SBI 新生銀行（本社 東京都中央区 代表

取締役社長 川島 克哉）がアレンジャーを務める株式会社レスター（本社 東京都港区  

代表取締役会長兼社長 今野 邦廣、以下「レスター」）に対するシンジケート方式劣後特約

付きタームローン（総額 100 億円）へ参加しましたので、お知らせします。 

 

 レスターは、「世界・社会貢献・共創と革新」の経営ビジョンのもと、半導体・電子部品の

販売・ソリューション提供をはじめ、放送・公共向けの映像・音響・通信機器の取扱い、NFC

（近距離無線通信）技術を融合した決済・出入管理システムの開発・製造・販売、太陽光・

風力発電所をはじめとする再生可能エネルギーの企画・オペレーション、植物工場運営等の

事業を展開しております。多様な事業領域の中で、社会課題である地方創生にも取り組み、

新たなサービスの創造・提供に努めております。本劣後特約付きタームローンの資金は事業

資金等に充てられます。 

 

 当社グループでは、本件を含め、資本業務提携先である SBI グループが取り組む半導体  

関連事業への積極的な対応を通じ、地方創生・地域経済活性化に貢献してまいります。 

 

記 

 

１．案件の概要 

借入人 株式会社レスター 

組成金額 100 億円 

参加行 株式会社きらやか銀行、株式会社仙台銀行、他 9行 

エージェント兼アレンジャー 株式会社 SBI 新生銀行 

 

 



 

２．借入人の概要 

名称 株式会社レスター 

本社所在地 東京都港区港南二丁目 10番 9号 レスタービルディング 

代表者 代表取締役会長兼社長 今野 邦廣 

資本金 43 億 83 百万円 

主な事業内容 

① 半導体・電子部品の販売及び技術サポート、LSI 設計開発、  

信頼性試験受託サービス 

② 映像・音響・通信・計測のソリューション、設計・施工、保守

エンジニアリング 

③ 太陽光発電による再生可能エネルギーの導入・普及に向けた 

運営管理 

 

３．半導体関連事業に関する当社グループ体制図 

 

 

以 上 

半導体工場

宮城県内
自治体

サプライヤー企業

工場従業員 営業店

本部

みやぎ半導体
プロジェクトチーム

・工場にかかる連携強化
・工場建設資金への対応

・工場従業員への
住居等にかかる支援

・情報の収集、
管理、提供

・工場にかかる
連携強化

本部

きらやか半導体
プロジェクトチーム

営業店

山形

山形県内
自治体

連携

県内企業

・工場にかかる
連携強化

・情報の収集、
管理、提供

じもとグループ連携

本件に関する問合せ先 

株式会社じもとホールディングス 総合企画部   小林 TEL：022-722-0011 

株式会社きらやか銀行      広域営業部   遠藤 TEL：023-628-3787 

株式会社仙台銀行        地元企業応援部 武田  TEL：022-225-8310 


